
Partnership Collaboration between Yoshikawa and ChipMOS ‘2023/Oct.
Rev.01 1

後工程一貫（テスト・組立・バックエンド）に関するご提案

２０２３年 １２月１１日
吉川工業アールエフセミコン株式会社

CHIPMOS TECHNOLOGIES INC.

吉川工業アールエフセミコンとChipMOSの連携により

・ 適応領域が広い、BCP対応力の高い水平分業化をご提案
・ Ｗｉｎ－Ｗｉｎなパートナーシップを長期レンジで構築

御社の製品競争力を大幅に高めるシナジーを実現します！！
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１．テストビジネスモデル
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テスティングサービス ＆ アッセンブリ・テスティングサービス

◆ 装置バリエーション、ボリューム、フレキシビリティ → 保有台数は？
◆ 生産エリア・拠点 → 国内・海外生産（BCP対応）？、ドロップシップ対応？
◆ 品質・技術力 → 安かろう悪かろう×、開発・生産技術力は？
◆ コスト競争力 → 高価な装置を購入だけでは×、製造コスト力は？

WT WT WT WT

＜お客様のニーズを解消いたします！＞
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２． CHIPMOS TECHNOLOGIES INC. （ChipMOS）について

・創立 ： １９９７年
・資本金 ： ＮＴＤ ２７、８８９．７Ｍｉｌｌｉｏｎ
・拠点（工場） ： 新竹（ＳＢＩＰ） ： ３拠点

台南 ： ２拠点
・事業内容 ： 半導体関連製品群の

後工程サービス
・主な製品群 ： メモリ関連製品

ディスプレイドライバ系製品

Logic ＆ Mixd-Signal系製品

吉川の強み ： 半導体設計メーカー同等のテスト開発・技術力、日本品質の製造ノウハウ
日本市場の顧客（国内テストサブコンの中でトップクラス）、ＷＬＰターンキー

ChipMOSの強み ： メモリ、ディスプレイドライバ系後工程生産対応力、バラエティーある生産装置
台湾・海外市場の顧客

両社の連携によるＳｙｎｅｒｇｙをご提供！！
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1) 多種多岐に渡るテスト装置環境のご提供
2) 日本・台湾・中国・インドネシアの生産拠点 （BCP対応）
3) ＩＤＭレベルの開発技術力、高効率な内製システムご提供による生産性の提供
4) グループ内の生産拠点＆パートナー企業との連携によるターンキーソリューション

YRSC Japan

ChipMOS Taiwan

YRSC China

YRSC Indonesia

吉川・ChipMOSグループ（パートナーシップ連携）により、お客様にメリットある
後工程生産環境をご提供！

３．吉川・ChipMOSからのご提案
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日本のお客様お客様

商流窓口

生産

吉川工業(YKC)
Semiconductor Sales Division

ChipMOS-Taiwan
吉川工業アールエフセミコン

(YRSC)-Japan
パートナーシップ連携

台湾・中国のお客様

ChipMOS-Taiwan

その他地域のお客様

４．吉川・ChipMOS パートナーシップ連携スキーム

◆ パートナーシップ連携のもと、BCP対応力の高い生産対応を実現します！

日本のお客様の窓口は
基本的に吉川が対応いたします！
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吉川・ChipMOSグループとのパートナーシップ連携をご活用ください！！
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